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Forordning om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europziske skosystem for

halvledere (mikrochipforordningen)
Orienterende debat
Note fra formandskabet
Indledning

I forleengelse af konklusionerne fra Det Europaiske Rads mede i juni 2019, hvori der navnlig
opfordres til, at Unionens digitale suveranitet garanteres, har Europa-Kommissionen gjort den
digitale omstilling til en af hjernestenene i sin tjenesteperiode. Kommissionen fremlagde ogsé en
industristrategi i marts 2020 og ajourferte den i maj 2021. De forskellige foreslaede varktejer skal
styrke modstandsdygtigheden, give den europaiske industri ferertrgjen pé i den grenne og den
digitale omstilling og styrke Unionens konkurrenceevne. For at opfylde disse ambitioner fremlagde
Kommissionen den 15. september 2021 desuden et forslag til Europa-Parlamentets og Radets
afgerelse om etablering af politikprogrammet for 2030: "Vejen mod det digitale arti"?. T forslaget
fastsaetter den et mal om, at produktionen af halvledere i Unionen skal udgere mindst 20 % af
verdensproduktionen i veerdi senest i 2030. Réadet vedtog sit forhandlingsmandat® vedrerende

forslaget den 11. maj i ar og fastholdt dette mal.

Med dette for gje fremlagde Kommissionen den 8. februar 2022 et initiativ om mikrochips

bestdende af:

- en meddelelse fra Kommissionen med titlen "En lovpakke om europaiske mikrochips"#

1 EUCO 9/19.

2 Dok. 11900/21.

3 Dok. 9011/22.

4 Dok. 6169/22.
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- et forslag til Europa-Parlamentets og Rédets forordning om en ramme for foranstaltninger til

styrkelse af det europeeiske gkosystem for halvledere’

— et forslag til Radets forordning om @ndring af forordning (EU) 2021/2085 om oprettelse af
fellesforetagenderne under Horisont Europa for sé vidt angér fellesforetagendet for

mikrochips®

— og en henstilling fra Kommissionen til medlemsstaterne om at fremskynde gennemforelsen af

nogle af foranstaltningerne 1 pakken.

Den offentliggjorde ogsé et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene’ den 11. maj i ar,
der opsummerer formalet med forslaget og de metoder, kriterier og politiske lesningsmodeller, som

Kommissionen har valgt.
Styrkelse af vaerdikaeden for halvledere

Forsyningen af halvledere har afgerende betydning for en meget bred vifte af industrier, herunder
visse strategiske aktiviteter, sdsom bilindustrien, industriudstyr, sundhed, indbygget kunstig
intelligens og forsvarsindustrierne. Den aktuelle globale mangel pa elektroniske komponenter og
dens indvirkning pa forsyningen af forskellige varer sdsom keretgjer, medicinsk udstyr,
betalingskort og forbrugerelektronik viser med al tydelighed, at disse komponenter har afgerende
betydning for vores vaerdikader. Desuden er det en voksende geostrategisk udfordring for Europa at
beherske de tekniske fremskridt, som de elektroniske teknologier giver mulighed for, sdsom
forbedring af elektriske koretgjers ydeevne. Den europaiske industri fremstiller mange typer
hejteknologiske produkter, hvori elektronikkomponenter udger vaesentlige elementer. Efterhanden
som den digitale omstilling tager fart og treenger ind i alle dele af samfundet, forventes behovet for
elektroniske komponenter at stige og blive mere udbredt i stadig flere sektorer, hvilket giver nye
markedsmuligheder, men ogsa en sterre folsomhed over for afbrydelser i forsyningen af dem i

tilstreekkelig kvalitet og mengde.

5 Dok. 6170/22 + ADD 1.
6 Dok. 6171/22.
7 Dok. 8799/22.
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Samtidig har Unionen, som tegner sig for mere end 20 % af det globale BNP, en andel af det
globale halvlederproduktionsmarked pad mindre end 10 % og er sterkt athaengig af leveranderer, der
er etableret 1 tredjelande. Covid-19-pandemien har ogsd fremhavet gkosystemets skrobelighed med
hensyn til dets evne til at reagere pa efterspergslen, bade i Europa og i andre dele af verden, hvor
der er en betydelig mangel pé elektroniske komponenter. Den globale mangel pa halvledere har
tvunget fabrikker til at lukke i en lang raekke sektorer, inden for alt fra biler til sundhedsudstyr. I
bilindustrien faldt produktionen f.eks. med en tredjedel i nogle medlemsstater i 2021. Dette har
gjort halvledervaerdikadens globale athengighed af et meget begranset antal akterer i en kompleks

geopolitisk kontekst tydeligere.
Forordningsforslag om halvledere

Formalet med forordningsforslaget om halvledere (mikrochipforordningen) er at styrke det
europaiske gkosystem, herunder produktionen, for at ege Unionens forsyningssikkerhed for
halvledere og opdyrke nye markeder for avancerede europaiske teknologier. Det har navnlig til
formdl at begraense risikoen for fremtidige mangler eller spaendinger i forsyningen af halvledere i
Europa og begrense konsekvenserne heraf i nedvendigt omfang. Initiativet har til formal at dekke
hele veerdikaden, lige fra udformning til produktionskapacitet, hvilket vil bidrage til den
europaiske industris modstandsdygtighed. Endelig skal forordningsforslaget udgere strukturen i en

europaisk tilgang til dette spergsmal, hvilket ber bidrage til at styrke det indre marked.
For at na disse méil hviler forslaget pa tre sojler:

- Sejle 1: Oprette Mikrochips til Europa-initiativet for at stette omfattende teknologisk
kapacitetsopbygning og innovation i hele Unionen med henblik pé udvikling og udbredelse af
naste generation af avancerede halvleder- og kvanteteknologier, som vil styrke Unionens
kapacitet og ferdigheder med hensyn til avanceret udformning, systemintegration og

produktion af komponenter
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—  Sgjle 2: Skabe en ramme, der kan sikre forsyningssikkerheden ved at tiltrekke investeringer
og eget produktionskapacitet inden for fremstilling af halvledere samt avanceret emballering,
afprevning og samling via pioneranleg som integrerede produktionsanleg og dbne

europaiske produktionsanleg

- Sejle 3: Oprette en koordineringsmekanisme vedrerende overvagning og krisereaktion
mellem medlemsstaterne og Kommissionen med henblik pa at styrke samarbejdet med og pa
tveers af medlemsstaterne, overvage udbuddet af halvledere, vurdere eftersporgslen, foregribe
mangler, udlese kriseberedskabet og handle ved hjelp af en sarlig vaerktejskasse med

foranstaltninger.
Fremskridt i arbejdet i Radet

Ud over at fremlegge initiativet pd samlingen i Rédet (konkurrenceevne) den 24. februar 2022
indledte formandskabet sin behandling af forordningsforslaget om halvledere i dette halvar. Det har
rapporteret om de fremskridt, der er gjort, i en situationsrapport®, som er blevet forelagt ministrene.
I betragtning af forslagets betydning er det nedvendigt at indhente retningslinjer fra ministrene
vedrarende forordningsforslaget med henblik pa at lette det videre arbejde 1 Radets forberedende

organcr.

8 Dok. 9177/22.
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Punkter til dreftelse

Pé dette grundlag opfordres ministrene til at udveksle synspunkter om felgende spergsmal:

Mener du, at der er behov for en koordineret og hurtig europceisk indsats for at lose de
aktuelle vanskeligheder med forsyningen af halvledere og foregribe fremtidige

vanskeligheder?

Mener du, at de foranstaltninger, som Kommissionen har foresldet vedrorende
halvledere, i tilstreekkelig grad virker som loftesteenger til at styrke
produktionskapaciteten pd kort og lang sigt i Europa og oge dets forsyningers
modstandsdygtighed? Mener du ogsd, at de indeholder de losninger, der kan fremme

overforslen af innovationer fra det europeeiske forskningsokosystem til industrien?
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